














































专利名称(译) 光学传感系统和相关的电子设备

公开(公告)号 US20170251937A1 公开(公告)日 2017-09-07

申请号 US15/062901 申请日 2016-03-07

[标]申请(专利权)人(译) 台湾积体电路制造股份有限公司

申请(专利权)人(译) 台积电COMPANY LTD.

当前申请(专利权)人(译) 台积电COMPANY LTD.

[标]发明人 KUO HUNG YI
TSAI HAO YI
TU HSIEN MING
LIANG SHIH WEI
HUANG CHANG PIN
CHEN CHIH HUA
CHEN YU FENG
YU CHEN HUA

发明人 KUO, HUNG-YI
TSAI, HAO-YI
TU, HSIEN-MING
LIANG, SHIH-WEI
HUANG, CHANG-PIN
CHEN, CHIH-HUA
CHEN, YU-FENG
YU, CHEN-HUA

IPC分类号 A61B5/024 A61B5/00 H04B10/40

CPC分类号 A61B5/02427 A61B5/721 H04B10/40 A61B2562/0233 A61B2562/12 H01L2224/18

其他公开文献 US9943239

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种光学传感系统。光学传感系统包括印刷电路板（PCB），支
撑件和光学传感器。 PCB包括顶表面，底表面和通腔，其中通腔从顶表
面向下延伸到底表面。支撑件具有顶表面和底表面。光学传感器粘合并
耦合到支撑件的顶表面，其中光学传感器包括主光学结构。其中，支撑
件翻转并粘接到PCB，顶面朝向通孔，使得光学传感器耦合到PCB并至
少部分地延伸到通孔。还公开了相关的电子设备。
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